2026年长沙市紧缺急需人才考察情况表

	单位基本情况

	单位名称
	长沙八思量信息技术有限公司
	税务登记地
所在区域
	湘江新区

	成立时间
	2007‑12‑06
	注册资本
（万元）
	889.29
	法定代表人
	罗铁庚

	行业类别
	信息传输、软件和信息技术服务业 
	主要产业链

归属
	智能建造

	主要经营
范围
	软件开发；集成电路设计、测试等
	主要产品
及品牌
	激光打标控制系统、飞行标刻控制系统、激光焊接控制系统、激光清洗控制系统、激光精密加工控制板卡及配套软件

	缴纳社保员工人数（人）
	117
	人才结构
（按职称/

学历）
	博士：1人  

硕士：8人

本科：66人

大专：42人
	上年度

研发经费
	1798万元

	上年度

实缴税收
	339.94万元
	上年度
净利润
	182万元
	上年度
营业收入
	5001万元

	人才基本情况

	姓名
	陈越
	性别
	男
	出生年月
	1987-01-24
	[image: image1.jpg]




	国籍
	汉
	出生地
	湖南省湘潭市
	政治面貌
	群众
	

	最高
学历学位
	本科
	所学专业
	应用物理学
	毕业院校
	湖南大学
	

	专业
技术职称
	应用物理学
	现任职务
	总工
	分类认定
情况
	\
	

	合同期限
	2023.03.01-

2028.02.29
	股权情况
	\
	引进前
工作城市或国家
	湖南省株洲市

	申报类别
	新兴产业和未来产业专题紧缺急需人才
	申报

  条件
	负责或主导研发的产品成功填补省内新兴产业、未来产业空白，并承担省级以上重点攻关课题（项目）

	主要教育经历
	2005.9.1-2009.7.31  湖南大学 应用物理学  本科

	主要工作
经历
	2009.11.02-2012.09.28   光韵达光电科技股份有限公司    研发工程师

2012.10.08-2014.08.29   东莞凯格精密机械有限公司      电气工程师

2015.03.02-2023.02.17   株洲嘉成科技发展有限公司      系统工程师

2023.03.01-至今        长沙八思量信息技术有限公司    总工程师、湖南省激光控制系统工程中心副主任


	引进前

重要创新成果
	1、激光标记方法及装置（第一发明人）——效率提升54%~120%，已应用于大族激光等大厂，填补省内产业空白。

2、多机器人视觉协同控制（主要发明人）——解决多机器人视觉引导与同步控制难题。

3、统一M4开发平台——大幅缩减开发周期，解决项目碎片化问题。

4、多机型机器人控制系统——兼容码垛、焊接、搬运及Scara等多种机器人。

5、高速飞行打标控制卡——位图二维码工艺世界领先，速度快30%。

6、LED晶体测试控制卡国产化——替代进口，单台节约5000元。

7、LPKF激光切割系统改造——红宝石改光纤激光器，盘活千万级旧设备。

8、20~30μm激光钻孔工艺——国内首家实现高质量高一致性加工。

	引进后作用发挥情况
	1、激光增材制造多模态融合智能控制系统（2025年湖南省工信厅重点领域关键软件技术攻关项目）——突破海外垄断，实现高端激光与增材核心技术100%国产化；面向航空航天、医疗健康等高端领域，预计市场空间超15亿元。

2、多振镜激光蚀刻除阻焊控制技术研究（湖南省科技创新重点研发项目）——攻克国产高端PCB激光去油墨装备核心算法与系统集成短板，填补国内大幅面、高精度加工技术空白，精度达业内一流水平。

3、高速旋转打标方案——将平面控制拓展至旋转轴，速度与品质均达业内顶尖。

4、稳定耐久性测试方案——推动产品测试从定性判断转为量化自动化，实现24小时稳定运行，满足高可靠性市场需求。

5、引进EtherCAT总线控制技术——为公司引入该先进总线控制技术。

	个人

未来三年
预设目标（注：作为绩效评估依据）
	2026年：完成基于EtherCAT的标准化激光控制卡研发，攻克多轴实时插补、PSO位置同步输出及纳秒级激光同步触发等关键技术，年内完成样机测试与小批量试产，形成至少2个典型应用案例，帮助下游企业降低智能化改造成本约15%，建立公司在工业激光控制领域的基础技术平台。

	
	2027年：基于ESP32等芯片开发消费级激光打标控制模组，成本控制在工业方案的20%以内，年内量产不少于3000套。配套开发轻量级应用，实现"导入—生成—推荐—打标"一键式操作。

	
	2028年：完成"MCU+FPGA"异构架构标准化激光控制核心板产品化，集成EtherCAT从站、高速同步触发、PSO及图像预处理等功能，预留无线通信接口，年内完成硬件定型及小批量试产。向至少3家设备厂商提供参考设计，实现模组体积缩小15%以上、综合成本降低25%以上。完成多芯片合封/SoC化集成方向的架构调研与关键技术验证，交付可行性研究报告一份。

	本人意见
	本人承诺无涉嫌危害国家政治安全、社会稳定、违法犯罪等行为，无违反国家统战、民族、宗教相关政策法规等行为，并对填报内容的真实性、完整性、有效性负责。如有虚假，自愿承担由此产生的一切责任。

本人签名：                                            

                                               年    月    日 

	单位意见
	兹承诺该同志以上情况全部属实，如有隐瞒或提供虚假材料，自愿承担由此产生的一切责任。

 单位（公章）：                                      

                                               年    月    日 


